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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
ORDRE MODULAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES
MECANIQUES POUR LES INFRASTRUCTURES ELECTRONIQUES -

Partie 1: Norme générique

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondial€ de'nq I|sa ion composee

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les guéstions
du possible un accord international sur les sujets étudiés,
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous internationales. lls sont publiés

BNZomités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification mternat'nale i ! de la CEIl s'engagent a appliquer de

5) La CEIl n’a fixé aucune progédure qge come indication d’ approbat|on et sa responsabilité

6) L'attention est attirée sur itNg grtat s eféments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits & \inte droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de 8 propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme interngad a été établie par le sous-comité 48D: Structures
mécaniques poun équipe ctronique, du comité d'études 48 de la CEl: Composants
électromécaniquie sJynécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cette nOwrie est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

48D/159/FDIS 48D/177/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
MODULAR ORDER FOR THE DEVELOPMENT OF MECHANICAL
STRUCTURES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT PRACTICES -

Part 1: Generic standard

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fdr stangardizatien comprising

participate in this preparatory Work International, \ fzations Iiaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborate
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determi
organizations.

2) isi i i c nearly as possible, an

3) The documents produced have the form oKrecomme use and are published in the form
of standards, technical reports or gwdes and a ignal Committees in that sense.

4) ional u mittees undertake to apply IEC International
i eir national and regional standards. Any
ional or regional standard shall be clearly

This sta < replaces IEC 60916 (1988), IEC 60917 (1988), its amendment 1

rd is based on the following documents:

FDIS Report on voting

48D/159/FDIS 48D/177/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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INTRODUCTION

La tendance, pour les composants électroniques et les circuits intégrés, vers une intégration
croissante et plus fonctionnelle, des exigences d'espace et de volume toujours plus serrées,
comme l'arrivée de nouvelles méthodes de fabrication, d'équipements automatiques de
fabrication, d'essai, de [l'utilisation de systémes d'ingénierie assistée par ordinateur (IAO),
offrent aux utilisateurs des avantages économiques et techniques considérables.

Afin de faire en sorte que, lorsqu'on utilise des composants récemment développés, de
nouvelles méthodes de fabrication et des systéemes d'lIAO, ces avantages puissent étre
totalement exploités, durant la planification, la conception, la fabrication et les essais, il est
nécessaire que les infrastructures répondent aux exigences suivantes (voir_Guide 103 de la
CE)):

— arrangement des produits avec le minimum de perte d'espace et denlace}

— interchangeabilité dimensionnelle des produits en tenant cwg exemple des
dimensions hors-tout, des dimensions de montage (trous de fixat i

— compatibilité dimensionnelle et détermination des interfage

dqui ne sont pas compatibles.
ésente une solution qui, en fait, n'est

e-0nt été extraites du systéme | du Guide 103
> sur les dimensions de coordination.
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INTRODUCTION

The trend towards constantly increasing functional integration and ever smaller volume and
space requirements for electronic components and integrated circuits, as well as the advent of
new manufacturing methods, automatic manufacturing and testing equipment and the use of
Computer Aided Engineering (CAE) systems offer users considerable technical and economic
advantages.

In order to ensure that, when using newly developed components, manufacturing methods and
CAE systems, the advantages can be fully exploited during planning, design, manufacture and
testing, it is necessary for equipment practices to meet the following requirements (see /IEC
Guide 103):

— arrangement of products with a minimum loss of area and space;

— dimensional interchangeability of products, e.g. regarding ove
dimensions (fixing holes, cut-outs, etc.);

— dimensional compatibility and determination of interface dimsg

in consideration with other imensional coordination.

9,
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ORDRE MODULAIRE POUR LE DEVELOPPEMEN'I: DES STRUCTURES
MECANIQUES POUR LES INFRASTRUCTURES ELECTRONIQUES —

Partie 1. Norme générique

1 Domaine d'application et objet

Cette Norme internationale s'applique aux infrastructures électroniques. L'ordre modulaire
s'applique aux principales dimensions structurelles d'équipements électroniques dans diffé-
rentes installations ou des interfaces dimensionnelles doivent étre envisagées.

Elle pose les parameétres de base d'implantation et elle n'a pas pouy objet Windiquer des
tolérances ou des jeux.

Elle comprend l'addition d'informations sur les interfaces avec d'a
et sur des aspects de technologie et de conception avancées.

Elle comprend aussi les termes normalisés désignant
structures mécaniques pour les équipements électroniquest

pour les structures
mecaniques, pour les infrastructures électroniques (et afibilité dimensionnelle
des interfaces mécaniques avec les applicatigns \

imprimés, composants, instruments, mobiiers,$a

De plus, elle soutient l'introduction
considérant que:

— la compatibilité des di
metre comme unité Sk

— des avantages technigues.et ecg

Il convient que legterme
structures mécanjgues f

qui s'y rapportent.

dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au
les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
@S parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme
internationale itées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents norétifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEl et de I'ISO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.

est sujet 3

CEl 60050(581):1978, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 581:
Composants électromécaniques pour les équipements électroniques

CEl 60297-1:1986, Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in) —
Premiére partie: Panneaux et batis

CEl 60297-2:1982, Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in) —
Deuxieme partie: Armoires et pas des structures

CEl 60297-3:1984, Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in) —
Troisiéme partie: Bacs et blocs enfichables associés
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MODULAR ORDER FOR THE DEVELOPMENT OF MECHANICAL
STRUCTURES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT PRACTICES -

Part 1: Generic standard

1 Scope and object

This International Standard relates to equipment practices. The modular order is applicable to
the main structural dimensions of electronic equipment mounted in various installations where
dimensional interfaces have to be considered.

tolerances or clearances.

In addition, information on interfaces to other technical fields,
design aspects is included.

This standard also covers standard terms for parts and a$
for electronic equipment.

This generic standard gives the definitions of a m
electronic equipment and provides for dimensiona
related engineering applications, e.g. phigted boards
rooms, buildings, etc.

at mechanical interfaces with
instrumentation, furniture,

that:

— compatibility of interfa
unit metre;

— technical and econo
The terms in t@
electronic equipm :
2 Normative re

constitute isi i ernational Standard. At the time of publication, the editions
3N normative documents are subject to revision, and parties to

IEC and ISO maintajnfegisters of currently valid International Standards.

IEC 60050(581):1978, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 581: Electro-
mechanical components for electronic equipment

IEC 60297-1:1986, Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series —
Part 1: Panels and racks

IEC 60297-2:1982, Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series —
Part 2: Cabinets and pitches of rack structures

IEC 60297-3:1984, Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series — Part 3:
Subracks and associated plug-in units
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CEl 60297-4:1995, Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in) —
Partie 4: Bacs et blocs enfichables associés — Dimensions supplémentaires

CEI 60473:1974, Dimensions pour appareils de mesure électriques indicateurs et enregistreurs
de tableau

CEIl 60629:1978, Feuilles de normes pour un systeme modulaire (pour appareils d'installation
pour utilisation dans les installations domestiques et similaires

CEIl 60668:1980, Dimensions des surfaces et des ajourages a prévoir pour les appareils de
mesure ou de commande montés en tableaux ou en tiroirs dans les processus industriels

CEIl 60917-2:1992, Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour
les infrastructures électroniques — Partie 2: Spécification intermédiaire =_Dimensions de
coordination pour les interfaces des infrastructures au pas de 25 mm

particuliere — Dimensions pour baies et batis

CEIl 60917-2-2:1994, Ordre modulaire pour le développe

tures\mécaniques pour
les infrastructures électroniques — Partie 2: Spécificatiop+ 1

Pimegnsions de coordi-

3.1
infrastructure

structure mécanique utilisée pour loger et monter des systémes électriques et électroniques.
Elle assure la compatibilité entre les pieces mécaniques, les raccordements électriques et les
composants électroniques.

3.2
ordre modulaire

ensemble de régles qui établit une relation entre des dimensions de coordination et le pas de
base, les pas multiples et les pas de montage utilisés dans les infrastructures

3.3

dimension de coordination

dimension de référence utilisée pour coordonner les interfaces mécaniques. Ce n'est pas une
dimension de fabrication assortie de tolérances.

NOTE - Une dimension extérieure réelle d'une structure mécanique correspondant a une dimension de coordination
peut seulement étre diminuée.
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